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Raise3D DF2

Za hranice prototypovani:
Produkce pod kontrolou od pocatku do konce.

@) RAISE3D DFZ

Raise3D DF2 Raise3D DF Wash Raise3D DF Cure

Jadrem reSeni Raise3D DF2 je systém digitalniho svételného tisku (DLP), ktery zarucCuje rychlost,
kvalitu, vyjimecnou spolehlivost a produktivitu diky RFID. 3D tiskarna DF2 je urcena pro vyrobu
konstrukcnich prototypU, vyrobnich pomutcek a malosériovou vyrobu s vyuZitim Siroké sSkaly
technickych materiald / pryskyfic.
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Efektivni pribéh celého procesu
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Volba materialu Slicovani Tisk Myti + UV vytvrzeni Odstranénf
(resinu) v Idea Maker (diky RFID vSe automaticky)  (diky RFID vSe automaticky) podpor

Finalni
vytisk - vyrobek

Poté, co tiskarna Raise3D DF2 dokondi tiskovou ulohu, je dalsim krokem proces myti a UV

vytvrzeni. Myci a vytvrzovaci stanice Raise3D DF Wash a Raise3D DF Cure diky inteligentni

tiskové desce s integrovanym cipem RFID a jednotnému rozhrani efektivne usetfi provozni

Cas a pracovni naklady. Obsluha nic nenastavuje, veskera nastaveni prenasi Cip RFID napric

vsemi tfemi zarizenimi. To nejen zefektiviuje ¢innost obsluhy, ale také zajistuje, ze tiskove

Ulohy budou vzdy provedeny se stejnymi vysledky tisku.



Raise3D DF2

DLP 3D tiskarna konstruovana pro malosériovou
vyrobu ve vysoké presnosti, spolehlivosti a produkci.
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Baleni -

Ndradi a pomdcky Vanicka na resin

Auto davkovac resinu  Tiskovd deska DF2

-

Raise3D DF Cure

Vykonna UV vytvrzovaci stanice s automaticky rizenym

pribéhem a moznosti ru¢niho nastaveni pro resiny

3. stran.
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@ RAISE3D DF2

Raise3D DF Wash

Rizeny automaticky proces myti, snadna obsluha a tdrzba.

Baleni zahrnuje:

KoSik myti Zarizeni pro likvidaci odpadu
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Kanystr roztoku myti El. pumpa + hydrometr
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Teplotné odolné rukavice Prenosovy tdc
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Veétsi velikost,
vice moznosti ...

Velikost stavebni komory
200 x 112 x 300 mm

Max. hmotnost vytisku
10 kg
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Vysoka presnost vytisku

XY rozliseni: 2560 x 1440

Malosériova vyroba vzdy
s konzistentnim vysledkem

Raise3D DF2 se snadno pfizplsobuje rozsahu vyroby
a zachovava si konzistentni kvalitu.
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Raise3D vysoky vykon
technickych resinu

PIni pozadavky na zakazkovou malosériovou vyrobu presnych

prototypl a prdmyslovych strojirenskych dild.




ORP (Open Resin Program)

Spoluprace mezi spolecnosti Raise3D a vyrobci pryskyfic s cilem najit

a vybrat nejlepsi pryskyfrice pro zakazniky pouzivajici Raise3D DF2 technologii.




Standardni Resiny

Snadny tisk resin( pro prototypovani a design

Vyhody
| Snadny tisk ve vysoké presnosti

| Povrchové hladké a presné detaily

| Matny povrch - lepsi pro nasledny post proces

Aplikace
| Prototypovani a design
| Modely s malymi prvky a slozitymi detaily / geometrif

| Modely pro lakovani / barveni a dalsi post proces

Tough 2K Resin

Pevna a odolna pryskyrice pro funkcni modely / vyrobky

Vyhody
| Pevnost a odolnost

| Vynikajici houzevnatost a odolnost rédzdm

| Pevnost a tuhost podobna ABS

Aplikace e

| Silné a tuhé prototypy _f=;;:‘:535;:§;§:f;=5:' _

| PFipravky a pomuicky vyroby ‘=“:E:" _':'E;? - )

| Sablony a dorazy Al R

| Pouzdra a krytky

High Clear Resin (brzy uvedeme)
Vhodné pro aplikace souvisejici s optickymi efekty prihlednosti.



High Detail Resin

Material ,High-resolution” pro velmi detailni modely
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Vyhody
| Ultra-detail s vysokym rozlisenim
| Pripraven pro lakovani nebo pokoveni

| Excellentni matova povrchova Uprava

TS
B R R R R w

Aplikace corocer

| Ultra-high resolution and detailed prototypes i’.
| Velmi vysoké rozliseni a detailni prototypy g
| Modely pro lakovani / barveni a pokoveni y

Rigid 3K Resin

Material s vysokou pevnosti, tuhosti a tepelnou odolnosti

Vyhody

| Vysoka tuhost

| Excelentni pevnost dilt
| Tepelna odolnost

| Tuhost podobna tuhosti vyztuzené sklenénymi
vlakny termoplastické materialy

Aplikace

| Robustni prototypy

| Tenkosténné vyrobky

| Pripravky a upevnovaci loze
| Konektory

| Drzéky a Uchytky

High Temp Resin (Brzy uvedeme)

Materidl odolny vci vysokym teplotdm pro narocna tepelna prostredi
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| ideaMaker

Spolehlivy Uspéch diky ideaMaker
ideaMaker se rozsifil o nové funkce kompatibilni s Raise3D DF2. Jako uzivatel

tohoto sliceru se nebudete muset ucit a budete jej hned moci pouzivat diky

svym zkuSenostem.
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Antialiasing
(rozostreni bodu)

A

Suction Cup Detection
(detekce efektu kalisku)

0
Cl
0 0

Texture Generation
(generovani a aplikace textur)

Auto Support
(auto generovdni podpeér)

Auto Cross Section Analysis
(kontrola protnuti model()

Contour Compensation
(rozmérova kompenzace)

=

Drainage Hole
(generovdni vytokovych otvord)

(&Y

Hollow
(tvorba dutiny / skorepin)

Auto Orientation
(Auto optimdini orienetce)

Gcode

LK

Smaller Gcode Size
(mala velikost Gcode)

- 1

prmunnt s




Pokazdeé konzistentni vytisky

Z-osa s vysokou nosnosti
Maximalni nosnost 200 kg v ose Z zajistuje tisk bez odstupnovanych vrstev a vysokou
presnost pohybu. Dosdhne se tak stabilita tisku velkych dild a prodlouzena Zivotnost

pohybovych komponentd.

Air-Peel technologie
Konstrukce Air Peel snizuje silu vznikajici mezi dnem nadoby s pryskyrici a vysoce
prihlednym sklem projekce z 50 kilogramU na 12 kilogram(. DF2 tak ucinné ,odlupuje”

kazdou vrstvu a brani utrzeni modelu z tiskové desky a zajistuje Uspésny tisk.

.'.E. Please clean the @ High
8|3* (firer reguiarly Temperature
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Vysoka kvalita a presnost vyobrazeni

Pouzivame optické komponenty nejvyssi tridy
V technologii 3D tisku DLP hraje optika klicovou roli. Proto jsme pfi konstrukci DF2

implementovali jen vysoce kvalitni optické komponenty, které snizuji ztraty, eliminuji
rozptyl a zajistuji reprodukci ostrych vrstev.
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Rizené , Workflow”

Tiskova deska s integrovanym Cipem RFID

Tiskova deska ma integrované RFID pro uchovani vsech parametrd tiskového modelu
a zvoleného resinu. Tyto parametry pak sdili k pfesnému nastaveni vsech krokd tisku,
myti a UV vytvrzeni. Vyrobce Raise3D optimalizoval vSechna data, ktera jsou nasledné sdilena

vsemi zarizenimi. Obsluha nic nemusi nastavovat. Idealni cesta k Uspéchu - pokazdeé.

e — e UV vytvrzeni




Efektivni sprava doplnovani resinu

Ultrazvukovy modul detekce hladiny resinu
a automatické davkovani

Kdyz ultrazvukova hladina kapaliny zjisti nedostatek materialu, davkovaci zarizeni

resinu / pryskyrice jej automaticky doplni do zasobniku - vanicky.
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Kompatibilni Post-process

Regeni Raise3D DF2 poskytuje kompatibilni post-processing, ktery splfiuje pozadavky

velmi Siroké skaly rGznych typd pryskyri¢nych materiald.

| Kompatibilni roztoky: IPA, voda* a TPM
| Dudlni vytvrzovaci zdroj & Multi vinové délky (365/385/405 nm)

*Volba zalezi na pouzitém resinu




Oplach vytisku - Fizené ,Workflow"”

Raise3D DF Wash poskytuje dokonaly oplach diky dvema turbinam generujicim
optimalni proud roztoku. Automaticky doplnujici a odvodnujici systém s kanystrem

zajistuje odpovidajici kapacitu roztoku a také snadnou vymenu roztoku pri jeho nasyceni.




Raise3D DF2 Specification

Tiskarna

Technologie tisku

Stavebni komora (S x h x v)

RozliSeni XY

Max hmotnost modelu

Max rychlost tisku

Vyska vrstvy

Hardware Spréava resinu

Ovladani

Cip RFID tiskové desky

Kalibrace tiskové desky
Viyhfivani komory

Resiny Raise3D

Pryskyfice
(Resiny) Co-branding Resiny od

vyrobcl BASF a Henkel
ORP (Open Resin Program)

Konektivita
Sitovy standard
Slicovacf Software

Software
and
Network

Vzdalena management
Podporované typy soubor(
Podporované OS

Napajeni
Teplota provozniho prostredi

] Teplota skladovani
Operation

and Shipping Velikost zarizeni (S x h x v)

Hmotnost zafizeni
PFepravni hmotnost zafizeni
PFepravni rozméry

Raise3D DF2

Digital Light Printing (DLP)

200 x 112 x 300 mm

2560 x 1440

10 kg

25 mm/h (pfivrstvé 0,1)

0,05-0,70 mm

Automatické davkovani, hlidanf hladiny, rozpoznani typu resinu diky RFID
Velky dotykovy panel (rozliseni 1920 x 720) s mnoha funkcemi obsluhy
vcetné primého rozvrzeni tiskd nebo duplikace vytisk{

Uchovava informaci typu resinu pro automaticka nastaveni tisku,
oplachu a UV vytvrzeni

Predkalibrovano z vyroby

Max 40°C

Raise3D Standard White Resin, Raise3D High Detail Apricot Resin,
Raise3D Tough 2K Grey Resin, Raise3D Rigid 3K Grey Resin,
Raise3D High Clear Resin (Coming soon),

Raise3D High Temperature Resin (Coming soon)

LOCTITE 3D IND405™, LOCTITE 3D PRO476™,

Ultracur3D® RG 3280, Ultracur3D® RG 1100 B

Coming soon

Wi-Fi, LAN, USB port x 2, Live Camera

Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n

ideaMaker

(Features: Antialiasing; Auto Support; Auto Orientation; Auto Cross
Section Analysis; Contour Compensation; Suction Cup Detection;
Hollow; Drainage Hole; Texture Generation; Smaller Gcode Size)
RaiseCloud (Coming soon)

STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP

WINDOWS/ macOS/ LINUX

100-240 V AC, 50/60 Hz 230V @ 3.3 A

15-30°C, 10 - 90% RH Non-Condensing (HOLD)
-251t0 55°C, 10 - 90% RH Non-Condensing (HOLD)
450 x 400 x 730 mm

40 kg

59.4 kg

710 x 595 x 980 mm



Raise3D DF Wash & DF Cure Specification

Oplach

Hardware

Provozni
a dodacf
parametry

UV vytvrzeni

Hardware

Provozni
a dodacf
parametry

Objem tanku oplachu

Max. velikost vytisku oplachu
Kompatibilni roztoky oplachu
Charakteristika susenf
SuSeni pfi oplachu
Vypusténi kapaliny oplachu
Profil oplachu

Napajeni

Provozni teplota

Skladovaci teplota
Hmotnost zafizeni
PFepravni hmotnost zafizeni
Hmotnost kanystru
Pfepravni hmotnost kanystru
Velikost zarizeni (S x h x v)
Velikost kanystru ($ x h x v)
Prepravni velikost zarizeni
Prepravni velikost kanystru

Max velikost modelu
Zdroj svetla

Profily osvitu

Napajeni

Provozni teplota

Skladovaci teplota
Hmotnost zarizenf
PFepravni hmotnost zafizeni
Velikost zarizeni (5 x h x v)

Prepravni velikost zafizenf (S x h x v)

Raise3D DF Wash

14 L

200 x 112 x 300 mm

IPA, TPM, voda

Turbo-dvojity oplach, simulace ru¢niho oplachu
Dvojité ventilatorové vysuseni

Automatické vypousténi kapaliny s nadobou na odpad
RFID Automatické nastaveni bez zasahu operatora

100-240 V AC, 50/60 Hz, 96 W
10°C-35°C

-25az55°C, 10 - 90% RV nekondenzujici
27.7 kg

45.8 kg

0.7 kg

1.5kg

400 x 410 x 646 mm

350 x 190 x 290 mm

725 %585 %915 mm

407 x 247 x 349 mm

Raise3D DF Cure

© 230 x 300 mm

LED (365nm, 385nm, 405nm mix);

Max teplota v komore béhem osvitu do 120°C

RFID Automaticky prednastavené nebo rucni nastaveni

100-240 V AC, 50/60 Hz, 500 W

10-35°C

-25az 55°C, 10 - 90% RV nekondenzujici
32.8 kg (72.3 Ibs)

49.2 kg (108.5 Ibs)

490 x 400 x 610 mm

725 % 585 x 850 mm



Elvira | Abc3D, Hlubocepska 418/70, 152 00 Praha 5

Nazivo mlzete vidét v jednom z nejvétsich showroom 3D technologif .

www.Abc3D.cz

© 2024 by Raise3D. VSechna prava vyhrazena vcetné zmén bez predchoziho upozornéni.


https://www.abc3d.cz/produktova-stranka/raise3d-df2
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